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FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed

to provide reasonable pro-
tection against harmful in-
terference in a residential N1 996
installation. This equipment

generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7677

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

PART NUMBER

G52-76771X2




COPYRIGHT NOTICE

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
TERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

TRADEMARKS

All trademarks are the properties of their respective owners.
® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
® NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
B ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.

B AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

® |ntel® is registered trademarks of Intel Corporation.

® Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

B AMI® is registered trademark of American Megatrends, Inc.

B Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

B Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.

B Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
® JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
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Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.
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V1.1 Update BIOS DRAM configuration 2011/04
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

EERAE

ERFHNENER , FEEHNRETRAN  UEEKERETHE , H1EE
BRT , BRAEESHBERRMRLEZYHE,

Crl BEHHEEK

For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLei
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTUBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsiBHEHNs OKpYXatoLLelt Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCALLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHus
06s3aHbl NPUHUMATL ero Ans nepepaboTky No OKOHYaHWUK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpoayKLuumn, NPoAaHHONM Nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bl.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CNeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npueMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvéddkeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta
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ENGLISH

GETTING STARTED

Thank you for choosing the H61I-E35 (B3) series (MS-7677 v1.x) Mini-ITX main-
board. These series are designed based on Intel® H61 (B3) chipset for optimal
system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1155 processor, these
series deliver a high performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support

= |ntel® Sandy Bridge processor in the LGA1155 package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
= |ntel® H61 (B3) chipset

Memory Support
= 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
® Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® 8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8 channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 4 SATA 3Gb/s ports by Intel® H61 (B3)

Connectors
= Back panel

- 1 PS/2 mouse port

- 1PS/2 keyboard port

- 1 VGA port*

-1 HDMI port*

- 4 USB 2.0 ports

- 1LAN jack

- 3 flexible audio jacks

*(The VGA and HDMI port only work with Integrated Graphics Processor.)

= On-Board Connectors

- 2 USB 2.0 connectors

- 1 Front Panel Audio connector

- 1 TPM connector

- 1 S/PDIF-Out connector

Slots

= 1 PCIE x1 slot

Form Factor

= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

Mounting
= 4 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

LAN VGA Port

Mouse

USB Ports

=
=

Keyboard USB Ports HDMI Port MIC

Note: To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
output from front panel.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA1155

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

Introduction to LGA 1155 CPU
The figure below shows the surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some
thermal paste on it for better heat dispersion.

IMPORTANT

Please use the boxed CPU fan or other enhanced coolers to maintain the system
stability.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator




1.
2.
3.

10.
1.
12.

Follow the steps below to install the CPU & cooler cor-
rectly. Wrong installation will cause the damage of your
CPU & mainboard.

Open the load level.
Lift the load lever up to fully open position.

The CPU socket has a plastic cap on it to protect
the contact from damage. Before you install CPU,
always cover it to protect the socket pin. Remove
the cap.

After confirming the CPU direction for correct
mating, put down the CPU in the socket housing
frame. Be sure to grasp on the edge of the CPU
base. Note that the alignment keys are matched.

Visually inspect if the CPU is seated well into the
socket. If not, take out the CPU with pure vertica
motion and reinstall.

Engage the load lever while pressing down lightly
onto the load plate.

Secure the lever near the hook end under the re
tention tab.

Make sure the four hooks are in proper position
before you install the cooler.

Align the holes on the mainboard with the heatsink. Push down the cooler until
its four clips get wedged into the holes of the mainboard.

Press the four hooks down to fasten the cooler.
Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly inserted.

Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the main-
board.

IMPORTANT
* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the
plastic cap covered to avoid damaging.

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cool-
er installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on
the model you purchase.

* Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the
memory module is properly seated. You can barely see the golden finger if the
memory module is properly inserted in the DIMM slot.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot clips at the sides.

IMPORTANT
* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 4-Pin power connector is used to provide power to the CPU.

IMPORTANT

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies
to ensure stable operation of the mainboard.

* Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system sta-
bility.

Serial ATA Connector: SATA1 ~ 4
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can
connect to one Serial ATA device.

IMPORTANT
Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.




MS-7677

Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1
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S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

Front Panel Connectors: JFP1
This connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.




Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Front USB Connector: JUSB1, JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.
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TPM Module connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery
to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear data.

JBAT1

1

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by shorting 1-2 pin while the system is off, then open it. Avoid
clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

PCI Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

2 PCI Express x1 slot.




BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

The Menu Bar

Aptio Setup Utility

Systen Date

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced

Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking

Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.
M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
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Use this menu to specify the priority of boot devices.

Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

ight (C) 2011 American K

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.

EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Booster

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).




OC Genie Button Operation
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Frequency
This setting controls the ratio of memory frequency to enable the memory to run at
different frequency combinations.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.
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GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

IMPORTANT

*

*

tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows 1/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
twCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
{CKE

This item is used to set the tCKE timing.

tRTL

This item is used to set the tRTL timing.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.
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CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reboot
Use this item to save changes and reboot the system.

Save Options

Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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CPU Features
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POUR COMMENCER

FRANCAIS

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Mini-ITX des séries H61I-E35
(B3) (MS-7677 v1.x). Les séries sont basées sur les puces Intel® H61 (B3) of-
frant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel®
LGA1155 avancés, les séries sont trés performanantes et offrent une solution
adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= |ntel® Sandy Bridge processeurs dans le paquet LGA1155
(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeu de puces
= Puces Intel® H61 (B3)

Mémoire supportée
= 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
m Supporte le mode double-canaux
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)
LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® 8111E

Audio

= Puce intégrée par Realtek® ALC887

m Supporte 8 canaux audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 4 ports SATA 3Gb/s par Intel® H61 (B3)

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 1 port VGA*
- 1 port HDMI*
- 4 ports USB 2.0
- 1 prise LAN
- 3 prises audio flexibles
*(Les ports VGA et HDMI ne fonctionnent qu'avec Processeur Graphique
Intégreé.)
= Connecteurs intégrés
- 2 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur TPM
- 1 connecteur S/PDIF-Out

Emplacements

= 1 emplacement PCIE x1
Dimension

® Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)
Montage

® 4 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
pieces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous http://www.msi.com/index.php
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Souris LAN Port VGA

Ports USB

=
=

Clavier Ports USB Port HDMI MIC

Nota : pour atteindre I'effet de son 8-canaux, le 7éme et 8éme canaux doivent étre
sortis du panneau avant.

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire,
ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de I'installation du matériel, veuillez suivre
les instructions de montage pour éviter d'endommager quoi que ce soit.
Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
teme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

Introduction du LGA 1155 CPU
La surface du LGA 1155 CPU. N’oubliez pas d’appliquer un composé de transfert
thermique pour une meilleure dispersion de chaleur.

IMPORTANT

Veuillez utiliser le ventilateur de CPU emballé ou d’autre ventilateurs avancés
pour maintenir la stabilité du systéme.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune est I'indicateur du Pin 1
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Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU
et le ventilateur correctement. Une mauvaise installa-
tion endommagera votre CPU et la carte mére.

1.
2.

Ouvrez le levier de charge.

Levez le levier de charge a la position compléte-
ment ouverte.

La douille du CPU posséde une couverture plas-
tique qui protege la contact. Avant d'installer le
CPU, toujours gardez-la pour protéger les pins de
la douille. Retirez cette couverture.

Apres avoir confirmé la direction du CPU pour join-
dre correctement, déposez le CPU dans I'armature
du logement de douille. Faites attention au bord de
sa base. Notez qu’on aligne les coins assortis.

Inspectez visuellement si le CPU est bien posé
dans la douille. Sinon, sortez verticalement le CPU
pur et la réinstallez.

Engagez le levier de charge en appuyant douce-
ment sur le plaque de charge. g

Sécurisez le levier a coté du bout de crochet sous &
'onglet de rétention.

Assurez-vous que les quatre crochets sont dans la
correcte position avant d’installer le ventilateur.

Alignez les trous de la carte avec le dissipateur thermique. Appuyez sur le
ventilateur jusqu’a ce que les clips soient coincés dans les trous de la carte
mére.

. Appuyez sur les quatre crochets afin de fixer le ventilateur.

. Retournez la carte mére pour assurer que le ventilateur est installé correcte-

ment.

. Finalement, attachez le cable du ventilateur de CPU au connecteur du venti-

lateur de CPU sur la carte.

IMPORTANT
* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU
avec le plastique de protection pour éviter tout dommage.

* Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une dé-
monstration de l'installation du CPU et son ventilateur. L'apparence de votre
carte mere peut varier selon le modéle que vous achetez.

* Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans I'emplacement DIMM. Vous ne opuvez presque
pas voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans
le slot DIMM.

3. Les clips en plastique situés de chaque c6té du slot DIMM se ferment au-
tomatiquement.

IMPORTANT

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
différents.

* Pour lancer avec succeés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connteur.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation de 4-pin sert a alimenter le CPU.

<l
NS

o,
e, P
o

=

T

IMPORTANT

* Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour
assurer une stabilité de la carte mere.

* L’alimentation de 350 watts (et supérieur) est fortement recommandé pour la
stabilité du systeme.

Connecteur Sérial ATA : SATA1 ~ 4
Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cdble Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1

Les connecteurs d’'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrdler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN SYSFAN1
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter I'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteurs Panneau avant : JFP1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel /0 Connectivity Design
Guide.
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Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. |l est com-
patible avec Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

Connecteur USB avant : JUSB1, JUSB2

Ce connecteur, compatible avec Intel® I/O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.
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Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

JBAT1

1

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les 1-2 pin orsque le PC est dés-
activé, puis ouvrez-le. Evitez surtout d'effacer le CMOS lorsque le PC est allumé,
cela endommagera la carte mere.

Emplacement PCI Express
L'emplacement PCl Express supporte la carte d’extention d’Interface PCl Ex-
press.

2 Emplacement PCI Express x1.
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

La barre menu

Aptio Setup Utility -

Main Menu
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systéme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced

Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.
Overclocking

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.

M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security
Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d’utilisateur.
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Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

Overclocking

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence du proces-
seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.
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Intel Turbo Booster

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU supportant I'Intel Turbo Boost
Technologie. Ce menu sert a activer ou désactiver I'Intel Turbo Boost Technolo-
gie. Elle peut augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les
applications demandent une meilleure performance et le TDP reste dans la plage
de température. Elle peut également offrir une augmentation de la puissance sans
erreurs (Dynamique augmentation, baisse par étape).

OC Genie Button Operation
Ce domaine sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Frequency
Ce réglage contréle le ratio de la fréquence mémoire pour activer la mémoire de
fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est controlé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de
configurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configura-
tion” relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il contrdle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

tRAS
L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.
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tRFC
Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’'un ordre de lecture commences.

tRRD
Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

tWCL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

tCKE
Cet article sert a régler le timing tCKE.

tRTL
Cet article sert a régler le timing tRTL.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée pour chaque canal.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking des graphiques inté-
grés.

GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence graphique intégrée pour activer les
graphiques intégrées de fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée de graphique intégrée. Lecture uniquement.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.
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IMPORTANT

* Si vous n'avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le réglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous

pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Save & Exit

Setup Utility - Copyright (C) 2011 Americ

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reboot
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Options
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==

Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.
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DEUTSCH

EINLEITUNG

Danke, dass Sie die H61I-E35 (B3) Serie (MS-7677 v1.x) Mini-ITX Mainboard
gewahlt haben. Diese Serie basiert auf dem Intel® H61 (B3) Chipsatz und
ermdglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochent-
wickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Serie die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.

Layout
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Bottom| keyboard
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JPWR2
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= |ntel® Sandy Bridge Prozessor fiir LGA1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
= |ntel® H61 (B3) Chipsatz

Speicher
= 2 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max. 16GB)
= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Unterstiitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® 8111E

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887
= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA
m 4 SATA 3Gb/s Anschlisse Uber Intel® H61 (B3)

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge
- 1 PS/2 Mausanschluss
- 1 PS/2 Tastaturanschluss
- 1 VGA Anschluss*
- 1 HDMI Anschluss*
- 4 USB 2.0 Anschliisse
- 1LAN Anschluss
- 3 Audiobuchsen
*(Der VGA- and HDMI-Anschluss arbeitet nur mit integriertem
Grafikprozessor.)
= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 2 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 Audio Stiftleiste fiir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 TPM Stiftleiste
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste

Steckplatze

= 1 PCIE x1-Steckplatz

Form Faktor

= Mini-ITX (17,0 cm X 17,0 cm)
Montage

= 4 Montagebohrungen

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehér Teilenummern benétigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

Maus LAN VGA Anschluss [ |
USB Anschliisse -irgn
%‘ ine-Out
=
r
Tastatur USB Anschliisse HDMI Anschluss MIC

Hinweis: Der 7. und 8. Kanédle miissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie dartber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren darliber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und
halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kiihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kiihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie iiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleit-
paste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

WICHTIG

Bitte verwenden Sie den eingepackten CPU-Llifter oder andere verbesserte Klih-
ler, um die Systemstabilitdt beizubehalten.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kiih-
ler ordnungsgemaR zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau
fiihrt zu Schéaden an der CPU und dem Mainboard.

1.
2.

Offnen Sie den Sockelverschluss-hebel.

Klappen Sie den Hebel ganz auf und 6ffnen Sie die
Metallverschluss-klappe.

Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz eine Plastikab-
deckung. Lassen Sie vor der Installation diese Schutz-
kappe auf dem Sockel um Schaden zu vermeiden.
Entfernen Sie die Kappe.

Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkierun-
gen und dem gelben Dreieck, da die CPU in der kor-
rekten Position ist. Setzen Sie anschlieRend die CPU
in den Sockel.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. =
Falls nicht, zeihen Sie die CPU durch eine rein ver-
tikale Bewegung wieder heraus. Versuchen Sie es
erneut.

Schlielen Sie die Abdeckung des Sockels und driick- #
en Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck nach &
unten.

Arretieren Sie den Hebel unter dem Riickhaltehaken §
des CPU-Sockels.

Kontrollieren Sie die vier Haken sind in richtiger Position, bevor Sie die Kiih-
Ivorrichtung anbringen.

Driicken Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck nach unten und arretie-
ren Sie den Hebel unter dem Riickhaltehaken des CPU-Sockels.

10. Fihren Sie den CPU-Kiihler tiber den CPU-Sockel.

11. Drehen Sie das Mainboard um und vergewissern Sie sich, dass das der Kih-

ler korrekt installiert ist.

12. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem An-

schluss auf dem Mainboard.

WICHTIG

*

*

*

Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Dem-
onstration der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen Ihres Mainboard kann
abhéngig von dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
(iber die CPU Kiihlerinstallation.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen
1. Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbligel an
jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Ar-
beitsspeichermodul richtig eingesetzt ist. Die goldenen Kontakte sind kaum
zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.

3. Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

WICHTIG

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

*

*

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 4-poliger Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu ver-
sorgen.
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WICHTIG

* Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

* Netzteile mit 350 Watt (und mehr) werden aus Griinden der Systemstabilitét
dringend empfohlen.

Serial ATA Anschliisse: SATA1 ~ 4
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. An jeden
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

WICHTIG
Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéahrend der Datenlibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fiir Liifter: CPUFAN, SYSFAN1

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1
s=le, e
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S/PDIF-Ausgang: JSP1
Die S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

Frontpanel Anschlisse: JFP1

Die Anschlisse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erflllt die Anforderungen des Intel® Front Panel 1/O Con-
nectivity Design Guide.
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1
Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-

gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

USB Frontanschluss: JUSB1, JUSB2
Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/0O Connectivity

Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,

MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.
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TPM Module Anschluss: JTPM1
Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)

verwendet. Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.
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Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird tiber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I16schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

JBAT1

1

Halten Daten Léschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS Iéschen, indem Sie die Pins1-2 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist und danach wieder éffnen. Versuchen Sie niemals die
Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschéadigen.

PCIE-Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnitt-
stelle.

2 Der PCIE x1-Steckplatz.
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu

(ENTF driicken, um das Setup-Meni zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mochten immer
noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und da-
nach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehduse betatigen.
Sie kénnen das System auflerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten
<Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl><Alt> und
<Del>).

Die Mentileise

Susten Date

Main Menu
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Meniipunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.

Overclocking
Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash
In diesem Meni kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).
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Security
Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Meni, um die Prioritdt der Boot-Gerat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kdnnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Verénderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Overclocking

Aptio Setup Utility

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency .
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige - keine Anderung moglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stutzen.
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Intel Turbo Booster

Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
Boost Technologie unterstiitzt. Hier kbnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhéht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und genligend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhéht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie-Taste aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Frequency
Die Einstellung steuert das Verhéltnis der Speicher-Frequenz, um unterschiedli-
che Kombinationen der Speicherfrequenzen einzustellen.

Adjusted DRAM Frequency B
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung mdglich.

DRAM Timing Mode

Waéhlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdéglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermeni durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwahlen [Manual] eingestellt, konnen Sie den DRAM Timing und die fol-
genden “Advance DRAM Configuration” Untermenti anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In diesem
Untermeni kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzdgerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
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Speicherzelle.

tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorge-
ladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwie-
derherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu tiberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzdgerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

tWwCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhéltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency .
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maglich.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.
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WICHTIG

* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitiat und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

*

Je gréBer Spread Spectrum Wert ist, desto groBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (bertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (bertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Save & Exit

Utility - ht (C) 2011 Amer

Discard Changes and Exit .
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reboot
Speichert die Anderungen und neu starten das System.

Save Options R
Mit diesem Men(punkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Menlipunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==
Die installierten Speichergerate werden in diesem Menu angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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PYCCKUN

HAYAJ10 PABOTHI

Bnarogapum Bac 3a BbiGop cuctemHoi nnatel cepum H611-E35 (B3) (MS-
7677 v1.x) Mini-ITX. [ins Hanbonee achekTnBHON paboTbl CUCTEMbI CepUst
n3roTosreHa Ha ocHose uunceTos Intel® H61 (B3). CuctemHas nnata
paspaboTaHa ans coBpemeHHoro npoueccopa Intel® LGA1155 obecneunsaet
BbICOKYIO MPOV3BOANTENIBHOCTb HACTOMbHbIX NNATHOPM.

KoMroHeHTbI crcTeMHol nnatbl

Top : mpuse
Bottom| keyboard
15 CPUFAN
g
]: i'us%z 0 port B =<
.0 ports ss
==
[a)a)
Top: LAN Jack
Bottom: USB ports
El
3| | Top: VGA port
Bottom:HDMI port
El
@ jﬂ_ JUsB2 JUSB1
[ |
.
:Line-In
M:Line- Out &=
BATT | B:M{c-In
+
SYSFAN1
PCI_E1
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XAPAKTEPUCTUKA

Mpoueccop

= [Ipoueccop Intel® Sandy Bridge B koHcTpykTMBE LGA1155
(dns nony4enns nonHoro crvicka nogaepxvisaembix CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncer
= Intel® H61 (B3)

MamsaTts
= 2 cnota DDR3 DIMM nopaepxusator DDR3 1333/ 1066 SDRAM (Max. 16'B)
= [logaepxka ABYXKaHANbHOro pexvma
(3a gornonHuTensHov NHGopMaynesi 0 COBMECTUMbIX KOMITOHEHTax, noceTnTe
caiit  http.//www.msi.com/service/test-report)

LAN
= [oapepxka LAN 10/ 100/ 1000 Ha uuncete Realtek® 8111E

Ayavo

= HTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC887

= [logaepxka 8 kaHanbHOro ayamo BbIXoaa

= CoBMECTMMOCTb CO crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
® 4 nopta SATA 3I'6/c Ha uuncerte Intel® H61 (B3)

KoHHekTopb!
= 3apgHeit naHenu
- 1 PS/2 nopt mbiwmn
- 1 PS/2 nopt knaBuatypbl
- 1 nopt* VGA
- 1 nopt* HDMI
- 4 nopta USB 2.0
- 1 pasbem LAN
- 3 3BYKOBbIX pasbema C rmbk1M nepeHasHadeHnem
*(MopTbl VGA 1 HDMI pa6oTatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graph-
ics Processor.)
= PasbeMbl, yCTaHOBMEHHbIE Ha NnaTte
- 2 pasbema USB 2.0
- 1 pasbem Ans noaKnioYeHnst ayamo Ha nepeaHeit naHenu
- 1pasvem TPM
- 1 pasbem S/PDIF-Out

Crotbl
= 1 cnot PCIE x1

®opm dakTop
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

Kpennenve
= 4 OTBEepCTUA Ans KpenneHus

MomoLlb B NproGpeTeHnn AOMONHUTENbHBIX aKCeccyapoB W Moucke Homepa
U3[enus MOXHO HaiTV no agpecy http://www.msi.com/index.php
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3AOHAA MAHEINb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasvem —_—

MopT VGA
LAN
Q{b n
O

MopTel USB o

= i
= €

Mopt MopTbl USB  MopT HDMI  MukpodpoH
KnaBuaTypbl

Mopt
MbILUN

I

Obpatute BHumaHue: [ins BeiBoaa 8-kaHanbHOro 3BykoBoro aghgpeta, 7-i n 8-i
KaHarbl HeobXoAUMO BbIBECTU Yepe3 NepeaHIoN naHess.

YCTAHOBKA OBOPYJOBAHWA

OTa rnaBa nocesileHa BONpocamM YCTaHOBKW NpoLeccopa U Moaynei namatv, a
Takke yCTaHOBKe NepeMblyek Ha cucTemHoin nnate. Mpu yctaHoBke o6opyaoBaHus
6yabTe BHUMATENbHbI, CNEAYNTE yKa3aHWsiM Mo yCTaHOBKE.

YcraHoBka npoleccopa u BeHtunatopa ans LGA1155

Mocne yctaHoBKM npoleccopa HeOBXOAUMO YCTaHOBWUTb BEHTUNATOP Anst
npefoTBpaLLeHns neperpesa npoleccopa. [pu oTCyTCTBUM BEHTUNSTOpa nepes
BKItOY4EeHME KoMnbloTepa npOKOHCyanMpyﬁTer C npoAasLOM.

YcraHoBka npoueccopa LGA 1155
Bup npoueccopa LGA 1155 ¢ BHewHelt cTopoHbl. He 3abypbTe HaHecTu
TENnonpoBoAsLLyto nacTy Anst Gonee apheKTUBHOrO TennopaccenBaHus.

BHUMAHWE

lNoxanyvicta, ucronb3yiite KopobOYHLIVi BEHTUNISTOP rfpoyeccopa wim apyrue
pacLumpeHHble Kynepbl AN nog[epx)aHns cTabunbHOCTU CUCTEMBI.

Kntou Ans yctaHoBKkM Kntou Ans yctaHoBKW

JKEnNTbIN TPeyronbHUK ABASETCA MHAVKATOPOM 1 KOHT.
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Cnepyiite [aHHbIM  yKa3aHusM ANA  NpaBUMbHOW
yCTaHoBKU. HenpaBunbHasi ycTaHoBka mnpuBedeT K
NOBPEXAEHMIO MPOLIECCcopa 1 CUCTEMHO NnaTbl.

1. OTKpoWiTe pblyar KpenneHws.

2. MogHMMWTE pblvar U OTKPOWTE MEeTannuyeckyo
KPbILLUKY ANsi YCTaHOBKW npoLeccopa.

3. Pasbem npoueccopa  3akpbiT  MNAcTUKOBOWA
KPbILLKOW, KOTOpas 3alluiiaeT KOHTaKTbl pasbema
oT noepexaeHuii. lMpu oTcyTCTBUM npoleccopa,
Heobxoanumo Bcerga 3aKkpblBaTb pasbem
nnacT1koBomn KprLLIKOIZ ANA 3aWmnThbl ero KOHTaKToB.
CHumute KPbILLKY.

4. Y6eguBwuch B npaBunbHOM opueHTauumn
npoLieccopa, MOMECTUTE MPOLECCOp B pasbem.
OBpaTnte BHUMaHMe, YTO BbIEMKM Ha MPOLECCOpe |
[OMKHBbI COOTBETCTBOBATh BbICTYMam Ha
NpOLIECCOPHOM pasbeme.

5. [poBepbTe NPaBUbHOCTb YCTAHOBKW MpoLeccopa
B pasbem Bu3yanbHo. Ecnu  mpoueccop g
YCTaHOBIIEH HEMPaBUIbLHO, TO BbIHLTE MPOLECCOP
1 nepeycTaHoBuTe.

6. OnycTuTe METANNYECKYIO KPbILIKY MeXaHuama
Kpennexms.

7. OnycTuTe pblyar Ha KpbilLKy MexaHuama Kpennerusi u saukcupyiite ero.

8. nepe,ﬂ yCTaHOBKOIZ BeHTunATopa yGGFLMTer, 4YTO BCe 4eTblpe 3allenku
npaBuibHO COPNEHTUPOBAHbI.

9. CoBMecTUTe OTBEpCTUSI CUCTEMHOW MnaThl C 3allenkamu KpernneHus
BeHTUnsATOpa. [MpwXMUTe paguatop C BEHTUMSTOPOM K MPOLECCOpy U
npocrieauTe, 4ToBbl YeTbIPe 3aLLenki BOLIMW B OTBEPCTUS CUCTEMHOIA MnaThbl.

10. HaxmuTe Ha YeTbIpe 3alLenku 1 3aKpenuTe BEHTUAATOP.

11. MepeBepHUTE CUCTEMHYK Mnaty W y6eauTtecb, YTO 3alUENKu HaAEKHO
yOEPXKMBAKOT BEHTUNATOP.

12. HakoHeL, nogknounTe kabenb BEHTUNATOPA NPoLieccopa K COOTBECTBYHOLLIEMY
pasbemy Ha nnare.

BHUMAHWE

* Wngpopmaymro 0b ycTaHosneHHom npoleccope cmotpute B BIOS.

* Ecrm npoyeccop He yCcTaHOBIIeH, BCerga 3akpbiBavite pasbem nnacTukoBOu
KprLUKOﬁ A5 npegoTspaLyeHuns NosrIoMoK U rnonagaHns B Hero rpsi3v v rbiiu.

* ®OTO CUCTEMHOV NnaTkl, pa3MeLyeHHbIe B 3TON YacTu, NpUBEAEHb! TOIbKO Ans
AEMOHCTpaLum ycTaHoBKU npoyeccopa v BeHTunsitopa. ObLuywii BU[ cucTeMHou
nrnarbel 3aBUCUT OT Modersu, KyﬂﬂeHHOﬁ Bamu.

* 3a [ononHNTeNbHON nHEopmaymeii 06 ycTaHoBKe BEHTUIISTopa Mpoyeccopa
o06paTnTech K JOKyMEHTaymu B yakoBKe BeHTUNISTOPA MPpoLeccopa.
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YcraHoBKka Mopyneit namsitn
1. Mogynu namsTi UMEIOT TOSIbKO OAHY MPopesb B cepeaunHe. Mogynb BOWAET B
pasbeM TOMbKO MNPy MPaBUILHOV OpUEHTALWN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTukanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXXMUTE Ha HEero, 4ToGbI 301104eHble KOHTaKTbI ry6oko norpysunuck 8 DIMM
cnot. Ecnn moayne namsaTtv npaeunbHo Bowen 8 DIMM cnoT, nnactukoble
3aljenkn Ha oBouX KOHLax pasbema 3aKpoloTcsi aBTomartudecku. Ecnm
MoAyrnb namsitu npasunbHo Boluen B DIMM cnoT, 3onoTble KoHTaKThl ByayT
MOYTU HE BUAHBI.

3. BpyuHyto ybeautech, 4To Moadynb 3akpenneH B cnote DIMM saujenkamm ¢
06eunx CTOpoH.

BHUMAHWE

* [insi pabotsl B ABYXKaHaNbHOM PEXUME YBeaNTEeCh, YTO B pasbeMax pasHbix
KaHaroB y Bac ycTaHoBIIEHbI MOAY/IN OAHOIO TUNa N OANHAKOBOM eMKOCTH.

* Yrobel cuctema 3arpyxanach, BHayarse yctaHoBuTe Mogysb B pasbem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbI pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

OTOT pasbeM MO3BONSET MOAKNOYATL 24-KOHTaKTHbIA Gnok nuTaHns ATX K
cuctemHoit nnarte. Mepea nogxioueHnem yb6eamTech, HTO BCE LTbIPbKU pasbeMa
oT 6rioka NUTaHWUsi POBHbIE, N OH MPaBUINbLHO COPUEHTUPOBaH. NOTHO BCTaBbTe
€ro B pa3bem Ha CCTeMHOii nnare.

4-KOHTaKTHbI pasbem nutanust ATX: JPWR2
OTOT 4-KOHT. pasbem MWUTaHWsi UCMonb3yeTcsi ANns obecrneyvenus nuTaHus
npoteccopa.

<l
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2
>
=
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BHUMAHWE

* Ybeautecs, 4To BCe pasbembl nutaHusi ATX npaBuribHO MOAKITOYEHbI.

* HacrositenbHo pekomeHayeTcs ncnonb3osatb 6ok nutanus 350 BT (v Bbilue)
Ans obecre4yeHns: CTaburibHOCTU CUCTEMBI.

Pasbem Serial ATA: SATA1 ~ 4
Pa3bem Serial ATA — 3T0 BbICOKOCKOPOCTHOW NOpT uHTepdeiica Serial ATA. Otot
pa3beMm No3BONAET NOAKMIOYUTL TONBKO OAHO ycTpoiicTBo Serial ATA.

&

BHUMAHVE
Wsberavite pesknx usrmbos kabens Serial ATA. B npotusHom criy4yae moryT
BO3HUKHYTb M0TEpU AaHHbIX Mpy nepegade.
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Pasbem nutaHus BeHTunsitopos: CPUFAN, SYSFAN1

PasbeMbl NUTaHWSi BEHTUMATOPOB MOAAEPXVBAIOT BEHTUNSTOPbI C MUTaHMEM
+12B. Tlpu nOAKMYEHNU HeoBXoAMMO MOMHUTB, YTO KpacHblii MpPOBOA
nopknoyaeTcs K WwWuHe +12B, a YepHslii - k 3emne GND. Ecnu cuctemHasi nnata
COAEPXUT MUKPOCXEMY annapaTHOro MOHWUTOPUHIa, Heo6XOAMMO MCMoNb3oBaThb
crneumanbHble BEHTUNISTOPbl C AATYMKOM CKOPOCTW AJist peanu3auun yHKuumn
yrNpaBneHnsi BEHTUNATOPOM.

CPUFAN SYSFAN1
s=le, e
T S,

2

¥
P

Pasbem S/PDIF-Out: JSP1
OTOT pasbem ucnonbayeTcs Ans nogknoveHns uHtepdeiica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepegauv 3syka B uudgposom cdopmarte.

Pazbembl Ans noaknoyeHus nepefHeit naHenu: JFP1

3TN pasbembl 0GecneunBaOT NOAKIMIOYEHNE KHOMOK U WHAWKATOPOB NepepHeit
narenu. JFP1 cooTtBetctyeT cneundmkaumm Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.
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Ayavo pasbeM nepepHeii naHenu: JAUD1
Pasbem no3BonsieT NogKmiounTb ayano Ha nepeaHeii naHenu. OH COOTBETCTBYET
cneyudumkaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

Paabem USB nepepgHeii nasenu: JUSB1, JUSB2

Pa3sbem, koTopblii coBMecTM co cneumdmkaumeii Intel® 1/0 Connectivity Design
Guide, ngeaneH Ans NOAKMIOYEHUS! TAKMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NepUtepuiiHbIX
yctpoiicTs kak USB HDD, yudpasbix kamep, MP3 nneepos, NpuHTEPOB, MOAEMOB
nT.A.
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Pasvem TPM Mogynsa: JTPM1

OT0T pa3bem npefHasHayeH ansa nogknodenns TPM (Trusted Platform Module)
mopyns. 3a AOMONHUTENBHON UHGOPMALMEN N BO3MOXHOCTSIMIA UCMONb30BaHNs
obpatuTech k pykoBoAcTBY nnatgopmbl 6esonacHocTn TPM.
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Mepembluka ounctkn CMOS: JBAT1

Ha nnate ycranoBnesHa CMOS namsaTb ¢ nuTaHuem oT GaTtapeikv, xpaHswas
AaHHble O KOHdurypauum cuctembl. [aHHble, xpaHswmecs B CMOS namsty,
TpebytoTCs KOMMbIOTEPY ASst 3arpy3ku ONepaLyoHHO CUCTEMBI MPY BKIIOYEHNN.
Ecru y Bac BO3HMKaeT HeOGXOAMMOCTb COPOCUTb KOHMUrypaLyuio CUCTEMbI
(o4nctute CMOS), BOCMONb3ynTECh 3TOW NEPEMBIHKOM.

JBAT1

a1 a1
XpaHeHue C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHWE

Ounctka CMOS npon3soanTcsi COeaNHEHNEM KOHTaKTOB 1-2 Mpu OTKITHOYEHHO
cucteme. 3atem oTkpoiite ero. Usberaiite ouncTkuCMOS npu pabotarowyesi
cucTeme: 31O MOBPEAUT CUCTEMHYIO IaTy.

Cnot PCI Express
Cnot PCIE nopaepxvBaeT AOMOMHUTENbHbIE KapTbl pacluMpeHusi uHTepderica
PCIE.

PCI Express x1 cnor.
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HACTPOWKA BIOS

Bkniounte nutanue komnbitoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npoueaypa POST
(TecT BkmioyeHust nuTaHusi). Koraa Ha aKpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Hike
coobLeHune, HaxmuTe knasuwy <DEL> ans Bxoaa B pexum HaCcTPOWKN.

Press DEL to enter Setup Menu

(Haxwvute DEL ansi Bxoga B SETUP)
Ecnn xe Bbl He ycnenu HaxaTb HeobXoOuMylO KnaBully AN BXOAa B MEHI0
HaCTpOWKK, NepesarpysnTe cuctemy v nonpobyiTe ewle pas. [ins nepesarpysku
BOCMonNb3yiiTech kHomnkoit RESET unn ogHoBpemeHHO HaxmuTe knasuwn <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

CTpoka MeHio

opyright (C) 2011 Americ

Main Menu (Mehio maeHoe)
370 MeHio 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TaKUX Kak AaTa, Bpemsi v T. M.

Advanced ([ononHuTensbHo)
B aToM MeHo HacTpanBalTCA ONONHUTENbHbIE NAapamMeTpbl.

Overclocking (PasroH)

B aTOoM MeHto ycTaHaBnvBatoTcs napameTpbl TaimmHra DRAM n doyHkumid LN,
M-Flash

Wcnonb3yeTtcs ans utenus/ npowwskn BIOS ¢ BHewHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).

Security (BeaonacHocTb)
|/|CI'IOJ1b3yeTCﬂ Ans yCTaHOBKU naponeﬁ aAMUHUCTpaTopa U nonb3oBaTtend.

Boot (3arpyska)
OTO MeHIo MCnonb3yTcs ANs YCTaHOBKU NpUOpUTETa YCTPOWCTB 3arpy3ku.
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Save & Exit (Bbixoa ¢ coxpaHeHWem HacTpoek)

OTO MEHI0 NO3BONSET 3arpy3nTb 3HaYEHUs No ymonyaHuto BIOS unm ctaHaapTHble
ycTpoiicTea no ymonyaHuto B BIOS u Bbixoz 13 HacTpoiiku BIOS ¢ coxpaHeHvnem
nnn 6e3 3MeHeHwil.

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
DTN NyHKTbI NOKa3bIBaKOT TekyLyto YacToTy CPU 1 ckopocTb namsatu. Tonbko Ans
YTeHUs.

Adjust CPU Ratio

OTOT NYHKT KOHTPONMPYET MHOXUTENb, MpeAHasHayeHHbli ANns onpefeneHns
BHYTPEHHEN TaKTOBOW YacTOThI NpoLieccopa B COOTBETCTBUM C BHELLHEW TakTOBOW
4acTOTOW MMM YacToToW cuctemHol nnatel. OH JOCTYNEeH TOMbKO TOrAa, koraa
npoueccop noaaepXvBaeT 3Ty PyHKLMIO.

Adjusted CPU Frequency
OTOT NYHKT nokasblBaeT TekyLyto Yactoty CPU. Tonbko Ans YTeHus.

Internal PLL Overvoltage
OTOT NYHKT UCMONb3yeTCst ANs pernnuposaHus HanpskeHns PLL.

EIST

TexHonorusi Enhanced Intel SpeedStep nosBonsieT ycTaHOBUTL YpOBEHb
NpPON3BOAUTENBHOCTM  MUKporpoueccopa. JTOT NyHKT MOABMSeTCH  nocne
yCTaHOBKM MpoLieccopa, KOTOopbIi noaaepxvuBaeT TexHonorno SpeedStep.

Intel Turbo Booster

OTOT nNykHT nosiBnsieTcsi, Koraa Bbl ycTaHosunu CPU, nopaepxviBaromin
TexHonoruo Intel Turbo Boost. 3TOT MyHKT wcnonb3yeTcs ANs BKIOYeHWs/
BbIKMoYeHNUs TexHonoruu Intel Turbo Boost. OH noBbIWAET YacToTy npoLieccopa,
Koraa npuknagHble NporpaMmbl TpebytoT Gonbluei npoussoauTensHocTn n TDP
npoyeccopa 3To NO3BOMsieT. ATa TEXHONMOMUsI Takwke oBecneunmBaeT MnaBHyl
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MacLTabupyemoctb 3HepronoTpebnenusi (Dynamically scale up, Speed-Step
Down).

OC Genie Button Operation
OTOT NYHKT NO3BONSIET BKIKOUMTL/BLIKNIOUNTE hyHKUMo OC Genie.

DRAM Frequency
|-|yHKT ynpasrieHna COOTHOLLEHNEeM 4acToT NnamMAaTu.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto yactoty DRAM. Tonbko Ans YTeHus.

DRAM Timing Mode

OnpepensieTr 6yayT nu BpemeHHble napameTpbl DRAM  koHTponupoBaTbCs
AaHHbiMu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mopyne DRAM. lMpu
BbiGope 3HaueHus [Auto By SPD], BpemeHHble napameTtpel DRAM, Bkntovas
NYHKTbI MEHI0, MepeYncneHHble HUXe, ycTaHaenueatoTcs BIOS B cooTBeTCcTBUM
¢ AaHHbIMK 13 SPD. Mpu ycTaHoBke 3HayeHust [Manual], 3TOT nyHKT nossonsieT
BPYYHYIO perynupoBaTb BpemeHHble napametpbl DRAM pocTynHble B 3TOM
MEHIO.

Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B noaMeHo. B notomeHto BaM MOXHO perunuposaTtb
[OMNONHUTENbHbIV TakMuHr DRAM.

Command Rate
Orta HacTpolika koHTponupyeT DRAM command rate.

tCL

OTOT NYHKT KOHTPONMpPYeT BpeMs 3anepxkun CAS, koTopoe onpeaensieT nepuoa
(B TakTax reHepatopa) mexay nonyyennem namsiteto SDRAM komaHAbl YTeHUs
1 Ha4ariom ee BbIMOJIHEHUS.

tRCD

Mpwn o6HoBneHun DRAM, cTpoku un cTonbubl aapecyloTcst pasaenbHo. 3T1oT
NYHKT MO3BONSIeT BaM onpefenutb Bpems nepexopa oT RAS (row address
strobe) k CAS (column address strobe). Yem meHbLUe TakToB, TemM GbicTpee
pabotra DRAM.

tRP

OTOT MyHKT KOHTPOMMPYeT KONMUYECTBO TaKTOB, NpedoCTaBnsieMblX Anst
npeasapsina Row Address Strobe (RAS). Ecnu Bbigensietcs HegoctaTouyHoe
Bpems Ans Toro, Ytobbl RAS Habpan Heobxoaumblii 3apsia, pereHepauuwsi
DRAM MoxeT okasaTbCsi HEMOMHOM 1 MPUBECTU K NoTepe AaHHbIX. ATOT NyHKT
NpYMEHNM, TOMbKO Koraa B CUCTEME YCTaHOBIIEHA CUHXPOHW3VMPOBAHHAst
namsate DRAM.

tRAS

OTa ycTaHoBKa OnpenensieT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpaunBaeT Ha YTeHue n
3anuchb B SIHEKY NamsTy.

tRFC

Orta ycraHoBka onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3atpaunBaet Ha YTeHue u
3annck B SiHEKy NamsiTy.
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tWR

MuHumaneHas BpeMeHHaa 3aAdep)Kka ANA BbINONHEeHWA onepauyun 3anucu
nepen KOMaHFlOIZ npegsapsana. Mossonset ycunnTtenam CH4MTbIBaHUA 3anucatb
AaHHbIe B AYENKN NamMATU.

tWTR

MuHumanbHas BpeMeHHas 3afepkka Mexay BbINOSHEHWEM KOMaHb! 3an1cu n
Havanom KomaH/bl CYnTbIBaHWS cTonbua. Mo3sonseT cucteme BBoAa/BbIBOAA
COPOCUTL HANPSKEHUSI HA YCUNUTENSX CYUTBIBAHNSI.

tRRD
Onpep.enﬂeT 3aepXxKy nepexoaa OT akKTUBHOr0-K-aKTUBHOMY COCTOSIHUIO OnS
pasHbix GaHKOB.

tRTP
BpemeHHbI nHTepBan Mexay KoMaHaamm YTeHnst u npeasapaaa.

tFAW
OTOT NyHKT Ucnonb3ayeTcs Ans ycTaHoBku TarimMuHros tFAW (four activate win-
dow delay).

twCL
OTOT NyHKT vcnonb3yeTcs Ans ycraHosku TaiimuHro tWCL (Write CAS La-
tency).

tCKE
OTOT NyHKT Ucnonb3yeTcst Anst ycTaHoBKM TanmMuHros tCKE.

tRTL
OTOT NyHKT UCnonb3yeTcst ANs yCTaHOBKW TaiMuHros tRTL.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B noaMeHio. 34eCb MOXHO W3MEHSTb TaliMUHT
namsaTn Anga KaXaoro KaHana.

GT OverClocking
JTot MYHKT no3sonset BKIMIOUYUTL/ BBIKMHOYUTL pasroH BMAeoKapThbl.

GT Ratio
OTa HaCTpOI7IKa KOHTPONMPYET OTHOLLEeHne TaKTOBOW YacToThbl BVI[J,eOKaprI,HTOGbI
OHa pa60TaeT B pa3HbIX COYETaHUAX HacToT.

Adjusted GT Frequency
OTtot MYHKT MOKasbIBaeT TEKYLLY YacTOTy BuaeoKapTa. Tonbko ANA YTeHus.

Spread Spectrum

Tak KaK TakTOBbI/i reHepaTop CUCTEMHOM NnaTbl UMMYMbCHbIA, TO ero pabota
BbI3bIBAET 3neKkTpomarHutHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
®yHkuma Spread Spectrum CHWXaeT 3T MOMEXW, FeHepupysi CrilaxeHHble
UMNYMbChI.

BHUMAHWE

* Ecrm y Bac HeT npobrnem ¢ nomexamu, octaBbTe 3Hauyenue [Disabled]
(3anpelyeHo) Ans nyulweii cTtabunnbHOCT U npoudBoamTensHocTy. OnHako,
ecrn y Bac BO3HUKAIOT 31eKTPOMarHUTHble nomexy, Bbibepute Spread Spec-
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trum gnsa nx YMEHbLUEHNS.

* Yem 6onblue 3HadeHne Spread Spectrum, Tem Huke 6ydeT ypoBeHb
SIIEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, HO cuCTeMa CTaHeT MeHee cTaburbHoid. [ns
BbIGOpa MoAXoAALLero 3HaqyeHns Spread Spectrum, cBepbTECH CO 3HaYEHUIMU
YPOBHEVI 37IEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, YCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAATEILCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetuts ucnons3oBaHne yHkymm Spread Spectrum, ecnv Bbl
«pasroHsieTe» CUCTEMHYI nnaTty. 3To HEOBXOAMMO, TakK KaK [axe HebobLLIOM
Apebe3r curHanoB TaKTOBOrO [reHepaTopa MOXeT npuBecTu K OTKasy
«pasorHaHHoro» npoveccopa.

CPU Features
HaxmuTe <Enter> ans Bxoga B noaMeHo. B noloMeHIo Bam MOXHO perunnposaTtb
xapaktepuctukun CPU.

Save & Exit

up Utility - Copyright (C) 2011 American

Discard Changes and Exit
370 MeHI0 ncnonb3yeTcs Ans copoca BCex U3MEHEHWIA U BbIXoa U3 HAaCTPOKK.

Save Changes and Reboot
310 MeH ncnonb3yeTca AnA COXpaHeHus VN3MEHEeHWN 1 nepesarpy3ku CUCTEMbI.

Save Options
3T0 MEHI0 UCMONb3yeTcs AN COXPaHEHUSI U3MEHEHWIA.

Discard Changes
3T0 MEHI0 UCNONb3YETCA A1 COpoca BCEX U3MEHEHWI.

Restore Defaults
OTO MeHIo ncnonb3yeTca ANs 3arpy3ku ONTUManbHbIX 3HAYEHWIA MO YMOMYaHuio,
yCTaHOBMEHHbIX NponasoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
YCTaHOBNEHHbIE YCTPOICTBA XpaHEHWSI A@aHHbIX ByAyT NOSBNATLCS B 9TOM MEH!O,
BaM MOXHO BbIGpaTb OAHO M3 HIX B KA4YECTBE 3arpy304HOrO YCTPOWCTBA.
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s

fé] 44 R 3

BT T H611-E35 (B3) &3 (MS-7677 v1.x) Mini-ITX £k, XERFIZE
F Intel® H61 (B3) /&4 AN KA REMAET IR T, HES Intel® LGA1155 LhIE
BATRITH, XLERFIRETHMLE , TUACHKEFLABRER.

]

Al

Top: LAN Jack
Bottom: USB ports

Top : mpus
Bottom| keyboard

USB2.0 ports

e

JPWR2

El
S| | Top: VGA port
Bottom:HDMI port

3
JusB2 JUSB1
@ @M
-

Line-In &y g

M:Line- Out
BATT | B:Mic-In
+

CPUFAN

DIMM1
DIMM2

SYSFAN1

[ e ey =y
JTPM1 ATA4 ATA3 \TA: ATA1
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A

REEXR

® X3 LGA1155 %4 Intel® Sandy Bridge &: 2285
(B THCPUBBRHIEE , 15154
http://www.msi.com/service/cpu-support)

BHA
= Intel® H61 (B3) &
HEFEXE

= 2 % DDR3 DIMM 3 # DDR3 1333/ 1066 SDRAM (&1t & X 16GB)

" RRFREERR
(BTHESBARBEMEGELE , Fi5H
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= B3 Realtek® 8111E X% LAN 10/ 100/ 1000

e

= [ Realtek® ALC887 ‘S HEE

= XHF 8 FEEHME

= RA Azalia 1.0 58

SATA
= &3 Intel® H61 (B3) X5 4 4> SATA 3Gb/s i 0

#n
. SEER
- 1A PS2 BARIRO
- 1/NPS2 BERKO
- 1/NVGA#Aa*
- 1> HDMI % 0O*
- 4/NUSB20##0A
- 1/NLAN$EO
- 3N RENEFMED
*(tk VGA 1 HDMI 3% OX THEEERE AT, )
= iREED
- 24NUSB20 0
- 1A BTEEARESEA
- 1ANTPM QD
- 14> S/PDIF-Out #0

Eigi |
m 1N PCIE x1 &g

A

= Mini-ITX (17.0 A% X 17.0 A%)
BEER

= 4AANEET

WREFEWIES  HAEREHSE , EUUEREZ™ RO RKBEMY
B, LA hitp://www.msi.com/index.php

80



MS-7677

EEER
FEEREHRT A TEA:
B LAN VGA i1 ]
= @
Pl
||
BE USB %0 HDMI %A MIC

REENTAE 8 FEEN , B 7 HE 8 FELAMAIEEHRIHo

BHRER

AEFRETCPUNMABTRERS , AR EREMBLIRE, HEHTRER ,
EOOLRBEAL  HARBETIRREFZE,

LGA1155 CPU MIRF R ENR
HEERECPUR , B XABWINEERANCPUS BT RNEBRL ., MREH
CPURE#ME , BEHEERR , AEFNZHZERE.

LGA 1155 CPU féj#
LGA 1155 CPU MR , A —LHARKE CPU RE , BEEHHBA,

ZEE
NEFRERE , FRAZRKCPUNBXRR CHBHYRAKE.,

HEBNW=AETRHAPIN
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BEREUATSREBRRCPUNMNE., HIRNRRET
BELBIBBCPUM ERII R,

1. FRTH.
BN FNTE,

CPUMEH L EAE —NERHRIP % , MR CPUE §
RF. BERECPUZHET , TTAEM T ILERMR B
P&, URLEARER, RTERMRT S,

4, EWETCPUEWMREASMBE , HCPURBA
B, MECPUNKRILSG, X8, —EES
CPURY R 0 AR3S B2o

5. BMCPURBELRETHRET, WREARE
FEEMNBHCPUN EFREK,

BRETHN , BREFEEE L,
FRED 8 FAEER.
ERERNR , BROMIBESENLE.

HNFRBHERLNREA . FREANETE, o
EFmAMTHFHEEROENAE, 2

10. EFERMTAUEERS.
1. BREER, LRI MORECLEREA.
12. BJ5 , WCPUR B BRLBAER LWCPURE
BRED,
EE
* BHEBIOSHEE X FCPUKIIE B,
RECPUMKER , BIBEHEY #BHEIECPUIEE L | LUBEHEZH,

SERTEIXEP S B EARE FARE R CPU/B AR B Z KR 5B, BHY R ATREE N
R EE TR

¥ XRFCPURBZFFAHEL , ESECPUNE OREM XA,

2.
3.

© ® N

*

*
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REAFEA
1. AFRANPRRE—MRO , IESRERHZRIEE S,

2. EERAAFRAIDIMMERE K AEFHEA  BEENFEREFEDS T
A, YAFRATLIM , HBRFOFEFHAE. NRBEBENBEA
THE , BRETHEFERS.

3. FHRENFRARTHANFHEARTR2HE.

EE
*ENEERAT , —EERARXBERZENAFER , BATRB A FHEE

°

* BRDBEHRL A E A TFERIEADIMMGHE F
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ATX 24-Pin SBiF#0: JPWR1

BB O EEEATX 24-PinS8RERE . ES5ATX 24-PinsRERBAEEN |, EFH
SN, BRERBOELZESOER , SN SIRF CERTIR, FERE
SKEA , HEREERBIREOREERE.

ATX 4-Pin BjR#EE0: JPWR2
It 4-Pin BIFE O AT H CPU fite,

EE
* BUATEEEOEEDEEN ATX BIRURIE FIRIEEET.
* N TREBE , BBV 350 B (KEAF) 19 BIFER .

ER{T ATA $20: SATA1 ~4
HEAR—ANSEBTATARERA , S#MEOTLUEE— PN BTATARSE

p:3 -3
B ETATALEITIOE | BHELER LT EPHIEE ..
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RE®EIFR#EEO: CPUFAN, SYSFAN1

RBERZFH12VHREHART. HEFFREEINFELNEIBELELH
ER M EH12V , MBELRE , XAEFIGND, MREHENNREREE
MRS . SRR —MERNRIT I REREMUN K RE S T E AL

ay
BEo

CPUFAN SYSFAN1

S
o

X\

X
G

0

0

3o

o

4N

o
R
N

O\

N
¢
L

S/PDIF-Out #M: JSP1
O ATIERES/PDIF (Sony & Philips MFEERR) REREERRFFME

=
o

B EmEARED: JFP1
ERBETAANBAERMEFIFX |, BERITHERED. JFP12MIntel®q B
110 EEMEFREN.
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B B EAREFHEO: JAUD1
SEOTLGEENBERT M. A INtel® §iBERI/OERERITFM,

&
Co R On o,
o S
e, S e, Sy,
cd o i
e -
et
%
=
N
S SIS

Bif® USB #0: JUSB1, JUSB2
AR MIntel® WO BEAEEAR AN, TUEESENUSBALRE,
BIENUSB HDD , FMBAEHL , MP3 $B1kES | $TEDHL , Wit RS,

TPM #3REEO: JTPM1
HiEOEE—NTPM (Trusted Platform Module)fisk, ESETPME ST A FM
LIRS ESAHHMAE.
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SEBR CMOS Bb&k: JBAT1

FREEHF -1 CMOS RAM , ERRENRER B HIEBET —KIABH Btk 4
#. B CMOS RAM , RALEBRBHN AT 5| SHARERE, MRER
BRARAMBHRIE , HIRE K UEHREIE.,

JBAT1 L]
=
REBE B RBE

EE

B UEREX AR 1Z1-2¢60 FOEBRCMOS |, REHFFE , BRERGIFYE
BRCMOS , IXHEFFHFE M.

PCI Express fii§
It PCI Express &% 3 PCI Express RE R,

PCl Express x1 @&
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SETUP & &

HENMEE , REFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
1% <DEL> R A# AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu

MRWESHEBMERNERMBERT , MANEEHE ASetup , HEXNEBFHN
RN ERESETREF B B RS, EHALENER<Cll> | <Alt-F<De-
lete> R EBFHRHEHRL.

REE

Aptio Setup Utility - Copyr

Systen Date

Main Menu
ERALRERBRHREEARE , flwntE , AR,

Advanced
fE A IE 3 3 3R EBIOSHS B 3R 15 MR IE T

Overclocking

ﬁ)ﬁlﬂ:i:ﬁ%}ﬁEDRAMw‘ﬁcpuﬁm

S T UM B RBABIRTBIOS ( R FATFATS2 B ) .
Security

ERIRE TR E EE R S,

Boot
AR ERIERRENBBIAT.
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Save & Exit
HREAVRMEBIOSHRNER T RINRE. HREEXDFREEXETR

°

I

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
HIASRE REHE CPU MIAFREME, Rik.

Adjust CPU Ratio
I T R St R R R TE AL TR BR A A SRR A0 TR, A0 IR BR A AR S AN SR AR AT £ R
REX, WIRELE R ZFFIIHEER AT A,

Adjusted CPU Frequency
HIEREHERN CPU %, Rik,

Internal PLL Overvoltage
BT RBE PLL Bk,

EIST
AT Intel SpeedStep AR AW EREMLEREBMRK AC IRBIR T HIMEEE
k¥ LHRERREN CPU X§F speedstep BARNER T L.

Intel Turbo Booster

LRRFET —NEHE Intel Turbo Boost RARMAIEEE , ZIETUF AT, Xk

AT HTFF/XH Intel Turbo Boost BR., HNARFEEESMNEENBEAKE
B, ZBRARTUUEMSD SN SR ARLEENIAE, ©E AU ERMERSE

RO B (BSTR, BE ) .

OC Genie Button O
BEIRAISRATFF/ KA SR Th R

DRAM Frequency
B BREINFMEN LR, EEAFEFRNNFRERASE TET,
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Adjusted DRAM Frequency
W RERENNERER, Rk,

DRAM Timing Mode

GEERFNFREWAFELR SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZHl, &
E R [Auto] FF B AT FILTT , BIOS #B#E7E SPD FHE B iR B FEM” Advance
DRAM Configuration” ¥ 3 #3%&EM, %3% [Link] 3k [Unlink] A ¥FAFEREREFNF
MF2HRE T FIHEX “Advance DRAM Configuration” F3X#,

Advanced DRAM Configuration
B<Enter>H A FRE, EXEFRENATLUFEERAFNF.

Command Rate
TSRS DRAM SRR E,

tCL
BBURBITAIULES ( CAS ) HER , ERE SDRAM EWIREUETE , Frigit
TIRIATAER I (RS EMA ) o

tRCD
EDRAMEER , BIM = ERD FFAER . MR E 5 4k (RAS) BT fir sk
(CAS)MES Z MR AT, BFHMA , DRAM HISEEM LT,

tRP

HTERHIBI I (RAS)TRFE BN T, BTZBEE | iLFI4FE DRAM EHi
ZHIzRE , EHMAEALTRS , MA DRAM ARERARR. BIMEATR
RRERSHBENFERAFE,

tRAS

BIRERET RAS BIREEIEANFRA R .

tRFC

IRERET RFC BIRIEIEANFEA R .

tWR

RE-RERENT — R EAA RBEZEN RN EER , o FRRELE
REROBIE.
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tWTR
RE-RERERENT —RFREREZ AN KONEER. AFIOHEERSD
DI REBRRIE L

tRRD
WHHEE TR F3R active-to-active HIIER,

tRTP
BETIE FE R4 5 TR Fe B 2 ) § A B (B B

tFAW
WHARIZE tFAW (four activate window delay) B/ o

twCL
WHARIRE tWCL (Write CAS Latency) B /F.

tCKE
LA SRR E tCKE Ao

tRTL
IR ARRE RTL B 5.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
& <Enter> # A FRE, FARATUNBNBEERESRAFNFo

GT OverClocking
TR SRITIF/ XARBE BT,

GT Ratio
B BRERBEEFOLEER  NIERRE FEETRNMERAE TET,

Adjusted GT Frequency
BT AR BERRE RO, Rk

Spread Spectrum

HEREWEHBZRER TN , BOPHORE (KR ) 2F4EMI ( BHT
). MEBEERENGETUBREEOPRERPI=EN BB TR, PRUBORRB
RIELTRFBARIF RN ML,

p:3 3

¥ WMRESREEMEMIG EIR R , BERZRERIENREMEFIMEEE , B REN

[Disabled]. 1872 , 2IREHEMIFT FHEA91E , iR Spread Spectrum(#E)HY
1, LsLEMI,

* Spread Spectrum ($T/R) BIEHE , EMIARY | RERFRE M b1 R HIFEIE,
FEHSpread Spectrum ($/R) RE—NREEHE , FSELMBIEMIAE,

* L EGEEAAT, IEXH] Spread Spectrum ($HE) , BN EIE— MR/ MEEZEH
LI A HEERIGE WD), XL FBAEIRIL FEZZHTT,

CPU Features

R<Enter>@H A FRE, BNELFREPFRE CPU B,
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Ri7 & B

up Utility - G

Discard Changes and Exit
fEF TR A F A E R RHIRE.

Save Changes and Reboot
EAREMRREFEAHERRLE.

Save Options
A TR AR 7 E o

Discard Changes
{82 F LSRR UFF PR E o

Restore Defaults
fE A LETUR INEBIOS] B ERINE{LE

=EISER ==

ERENFHRBFHAELTED | RALUERRF - MENBHRE.
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fE
BHEEBE H611-E35 (B3) X5 (MS-7677 vi1.x) Mini-ITX E#iR. ARFIEH

RIS Intel® HE1 (B3) &K #E , LERBHMRMMEL. ARIRABH Intel®
LGA1155 MBI  REEBRERGENSE L DBET A RS E,

FTHREER

Top : mpuse

Bottom| keyboard
EUS 2.0 t
= .0 ports

JPWR2

DIMM1

Top: LAN Jack
Bottom: USB ports

I

Top: VGA port
Bottom:HDMI port

muuuﬂ]

:[} JusB2 JUSB1

:Line-In (59 cxal
e 8 B

BATT | B:M{c-In
+

JFP1

SYSFAN1
a ssp1 ELEIEED
S (] .PCI7E1
< EipmETE
i
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B

XEREE
n FE I GA1155 M Intel® Sandy Bridge BRI2ES
(BAHE % CPU 1AL, , AL R 2RI/

http://www.msi.com/service/cpu-support)

A
= Intel® H61 (B3) & A48
o
= 2 {% DDR3 1333/ 1066 SDRAM (X B &&= 16GB)
" REEEEHRS
(BHE ZHBTHEIHBETE , BB R E R

http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= [ Realtek® 8111E X & LAN 10/100/1000 & Z K #BEE
W

= [ Realtek® ALC887 B EE

= RESBEMLY

= AR Azalia 1.0 &

SATA

=/ Intel® H61 (B3) 1% 4 {8 SATA 3Gb/s E#iE
E-3 |

LI

118 PS/2 BEEEE

118 PS/2 @8E R

1 {8 VGA iEigig*

1 {8 HDMI & fi*

4 {8 USB 2.0 EfzE

1 B8RS

3 EERIEE

“(AREMARE IR £ B VGA & HDMI E R ERH R BB REEERA)
n REHEE

2 8 USB 2.0 88

1 EERER

1 {8 TPM 88

1 {8 S/PDIF-Out 88

Eigi |
u 1 {8 PCIE x1 #&E+&
R+

= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)
&
m 4 fEEMIL

WMAT @M RRUEETRE  FEUATHERERERES
http://tw.msi.com
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B
ERRE AR R TS EE RS
BE B R VGA B8
USB &8 T%}:;ME
=
=
34 USB E###8  HDMI E#E ZERE

et . REE -BEEMN , £ 7 F % 8 BEAMAFHE .

WRERE
AEROREDREER, REBMERREIMR EORE, REBE O
BEEH , BATEESH,

28 LGA1155 iR CPU REBER
E§§ CPU K , FRRLARBREHBAT. B8  FEARCHEEBEEE
TRE,

LGA775 CPU fiiif®
E% CPU R, R CPUMKREE LB LBEHE,

EEBER
LR B2 HCPUB AR S R M ISR B M AES, LHIFRAREE,

HEE B

HEBEZAFELA Pinl ERH
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BERTISR , ERpZRPRBERRYBEAR. #
RNREEEDREERETRIRZA,

1. RERR.
2. RENRRITFAEESR.

3. CPUBELEAELZBREZUSR CPUBESZ
B, RECPUH, B2MT. HMERESR
WENT.

4. FEFRH CPU ERZEHEREAFEE, UFEM
FRERERAE TR EH TR,

5. HSNEM CPU RBERKN. BRREH &
ZEEH CPU RBEHMA.

KAuREEEESOBE,
RBITAHE RIRIE.
ERERFNARRNEFEURERGE.

HEREIHR EHREAHE  BIERAFALE
TE, #REFEHEREREN. o

10. BOEFEBRTEERS.

1. BRETMWREE , RENEFESERGA
BT,

12. &M% CPU BURHHRIES IR LM CPU AR
BIREEA A

© ® N o

EEEE
* R BIOS EFi### CPU A&,

* RZHE CPU K, EHLBERE CPU ST F1E.

Y REEBRETERRE N REELRMAEF REH, ZETEEREEEE
B ERRNBEER,

* BB CPU BB X #MAFES R CPU BFa%,
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§§'E.ﬁllﬁﬁ
REEALRE—ERME. REREU-—EFERE,

2. MEERKEEERAGE  BIRRREALNEFIE  RPERBAARE
R, BREREAIROREER LE-ANEBFEEED+L, HEE
R SERBEARAREENE  BETREFE,

3. FEMRERALRBEECKEEEEENNLE,

HEEER

v BERFYEERS  BEFERTREENDERGE  RERATEFERE
BRI IR

* B SEASFEIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FAEIE % B4,
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ATX 24-Pin BiR#EEH : JPWR1
AFEEAREE ATX 24-pin BRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE
BRANSOEREHENY K BREREAREHEBA,

ATX 4-Pin BIREEH : JPWR2
AEFEBERM CPU A,

EEER
¥ BERAEEELEIBY ATX TIRHESS | LRI MIRETELE,

* BEEA 350 R L EBERTRE,

Serial ATA $58 : SATA1 ~4
AFFEABE Serial ATANE , TEHHE—A Serial ATA £E,

EEER
A Serial ATA HEAZIZEELS 90 B , LR EHEHFEELHER.
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FEREIRES : CPUFAN, SYSFAN1

ERAFRERGXR 12V BRAR. EREREIRERR  FUCLKRIE

m, —EEEEE +12V ; RKEEBE , AEEE GND. BEHRBEARER

gﬁii‘:ﬁ?ﬁéﬁeﬁaﬁﬁ , AERARERERRG AR , FiERA CPU BRE
I ZhEE o

CPUFAN SYSFAN1
sole, e
RS e,

N
N
0
vy
WY

S/PDIF-Out $%5 : JSP1
ZS3ZTE T E) S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 17 S\ &85 £
[ha=5:8

HEREER : JFP1
REEERD G EERFAMR LED I8 RE. JFP1 HREMS Intel® EREA/ B
BT R
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FHRE.

L

FEFEIERER , BREFS Intel® ERBWA/ @ iH

USB %88 : JUSB1, JUSB2

FWIEEH : JAUDT

& USB 1@ , #i

% 5
LUSB K. BUTIEH. NP3 . DX, MANSMABESEE.

TR EAR

AFFEBRBAES Intel® EARE A/ ) HE#E

n

TPM $558 : JTPM1
AETEEE AT

R, EZHEFSR TPM 22T AEATFM.

=
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SEBR CMOS Bb#R : JBAT1
F#IREH— 8 CMOS RAM , RFIANEEMRRERKHZE. CMOS RAM
ARRGESRBEYE  ADRBEXRRK. EEBRRMEVE , BEARR

JBAT1 s
s =
REER ERER

EEER
FRIEBIRARF | 715 2-3 LIZEELUBRR CMOS B, REEIZ] 1-2 B SZ KR
o I EREFIMIMAE FHEIT CMOS BRIBR , UEZTHIRZA.

PCI Express il
PCl Express #f#§X & PCIE NEKIER <,

PCI Express x1 {18
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BIOS F®E

% RERBRMPOST FIRERAR)ERF. ETHABHRELET L,
1% <DEL> @ , EARERR.

Press DEL to enter Setup Menu

(¥ DEL #3 AFRE)

EHASELRENRDER , MABEERARER , BERKEE , BEH
BB , REKR RESET . FAFKIET <Ctrl>, <Alt> & <Delete> R EHT5

°

BEER

Aptio Setup Utility - C

Susten Date

Main Menu
AIRBALUERE, BHRSELARRKRE.

Advanced
fE AR B RS R PR T BRI,

Overclocking
EEH L)JEE‘ETQE!H%}%& CPU ZhaEkE.

Mflash
fEAARE R RFHEE (FAT 3 FAT32 ) HEX flash BIOS,

Security
AERBAUREEREREAERR.

Boot
ARBALUEERBEEIRRF.
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Save & Exit
AEEHE BIOS FARRE S HBTARREMA BIOS #BERH BIOS RETR

Overclocking

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequen
BREMERE AT CPU &aaﬁﬂ!ﬁﬁo e Ho

Adjust CPU Ratio
AIERHRBREAL R, FETREIEARIEN CPU TEET,

Adjusted CPU Frequency
BB RFEE CPU WIEE, MM,

Internal PLL Overvoltage
AIEFE PLL B,

EIST
Enhanced Intel SpeedStep # i Al X EMEE RN MAER R, FBEEREIE
Intel SpeedStep £ 1ii#) CPU F &fTR.

Intel Turbo Booster

AEEREXRBARMNERERSSEHER , AREMBEEALRKLMN. Intel Turbo
Boost &M AIABRNAMREZEREIEE TOP &, BEERSRAREHEER, 1K
B 2R E A BIRNAL (BAEIR FH =L Speed-Step T K)o

OC Genie Button Operation
I8 A LB A B3R OC Genie Zhag,

DRAM Frequency
AIEE SRR EARN R RETREREE THT.

Adjusted DRAM Frequency
ARBRHERTCEBOER, B,
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DRAM Timing Mode

AIEEZERF BT DRAM #48 LK SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
RELE DRAM BF. 585 [Auto] BARIGC B RE R 7 LA BLF “Advanced DRAM
Configuration” Fi2E H SPD % E L& BIOS ##l, &2 [Manual] AT FEFRE L
THAEEE,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> BLUEA FIRE, AR FIRERRE KIS FIHEE,

Command Rate
ZNERE# 4] DRAM command rate.

tCL
AR BT S (CAS) HEIB , thFA R SDRAM BIKEEUES & |, Bkt
17 TRERAT RO EE B R (ABSARET)o

tRCD
EDRAMEM B , DIAMMAI 4L 2 o) BIRIERY . ATRRE St (RAS) EIfTzsk
(CAS) 2 My BEEFAE. BAREEYD , FEEINREERYT.

tRP

ARSI 4 (RAS) A B BSAR. & RRBREHER , R ELREE
HMeABERE  ENMUHET TS , BRRBETRRAEN. FEEEARK
RREESBERERFREREEE,

tRAS
AIRIEE RAS ARIMEI WAL RBAT R,

tRFC
AIEERE RFC mERGCREISALREAERAE,

tWR
FEREARRERIEREBESHABNRERE. FEEBRREBASR
(sense amplifier) B8 & o

tWTR
AR R R AR MARE S RIS S RG AN SRR, W ARES kR
BREAAR  BRBRIES.

tRRD

AR ETRCEME 242 M (active-to-active) HIIER AR,
tRTP

AEREBENI AR BB EREEE,

tFAW

ZRIFFRE tFAW (four activate window delay) B§FF o

tWCL
ZARIEERTE tWCL (Write CAS Latency) B,

tCKE
ANIEELTE CKE B o

tRTL
IR ERTL B Fo
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Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
BT <Enter> @LUEA FIRE, BEFAESEBEREEKTREIRT,
GT OverClocking
FERAEREEANEERREREE.
GT Ratio
ARG AR B RE R AR AL RETEARMASE THT.
Adjusted GT Frequency
AIEFERHERNWEFEER, ER,

Spread Spectrum
FHRNERELRMARISAN  RENBAERK , S58BHRTE
(EMI), RIATIEE , A #& P EHARE LR EMI BRI,

EEER

* EREGRKTHE (EMI) HRE , 3R BEEA [Disabled] , LUZB LM RAREE
RMag. BEBFE EM BE , FEEERHD ERKAEE,

* BENBERA , THLBRZEHK , BEYRARETEE, KARFEEY
B, EEHE AL,

Y IFEITELR | ABAAEATIGERIR , BB EMERLMBBINR , 192 L 5| HEAR
BERIIEIR | T EAESA T BB AR I E

CPU Features
T <Enter> 8 , BITI#A FIRE, SRR FIZEFAE CPU 8L,
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Save & Exit

up Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Discard Changes and Exit
AEAURRAERERMARERE.

Save Changes and Reset
AIEFURTFRERERE,

Save Changes
AR URTFRE,

Discard Changes
AEAURRMERE,

Restore Defaults

AEMALTHRE BIOS MEFTIRERENERE.

== Boot Override ==

ERENBEFRESHRESRES , BAREFREMBRE.
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H A&

BFUBHIC

ZDERHB1I-E35 (B3)S 1) —A(MS-7677 v1.x) Mini-ITXY Y —R— REHE
WEFWEEEZ, BICHYNESTETVET, Zhsn>U—XFintel® H61
B)F Y7y NEHEBL . Intel® LGA11557' Ot Y HICHIBL NN T #—
RVAFARIONY TV A—2 3V EBETRENTEFRT,

LA477~

Top : mpuse
Bottom| keyboard
o
o
e
USB2.0 port: N =
— .0 ports §
o
Top: LAN Jack
Bottom: USB ports
a
3| | Top: VGA port
Bottom:HDMI port
a
=H jﬂ_ JUSB2 JUSB1
O o
Line-In
M:Line- Out &3
BATT | B:M{c-In
+
JFP1
- SYSFAN1
5[] e
Db PCI_E1
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IY—R—ROHHE

M7 Oy ¥

= LGA1155 Intel® Sandy Bridge 7’ Otz ¥ #
(RFDCPUN STt FieWeb 1 NEZSBS EE ),
http://www.msi.com/service/cpu-support)

FYvTEY b

= Intel® H61 (B3)F ¥ 7Y ~

SIEXEY

= DDR3-DIMMALO Y h2#A##, DDR3 1333/ 1066 SDRAM%Z H#R—~ (‘X
16GBE# AT &E)

B FAFLFYURILXEVT VAWK
(BHDXTEYES 12— IBRFIE 20 T FieWebY 1 N EC BB EE
0o http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k
F=FAF

= Realtek® ALC887

n 8F Y URILA—FT A AHDEYR—K

= Azalia 1.0%#L

SATA
= Intel® H61 (B3)IC & % SATA 3Gb/s7K— NAEE#

dx98—
= |/ONZI
- PSR2YIAR—K x1
- PSRF—R—RAKR—K x1
- VGAR—K x1*
- HDMIZR— N x1*
- USB2.0KR—hK x4
- LAND v YU x1
- A=TAFTY YT %3
*VGAEHDMIR—RNHEL T T 74y VAT Oy HOKEBEL
TWET, )
n FUR—-RIORIR—
- USB2.0Od%U&— x2
- 7O MNRILA—FAADARI 22— x1
- TPMOZRI 82— x1
- S/PDIFE AR Z— x1
AOY b
= PCIEx1AOY K x1
&
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)
AR
= 4R
BRCOVTHELVEREROOBAR. BHEOWeb (1 NESBLTEE
Lo  http://www.msi.com/index.php
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I/O/NZIL
DT NZFILOEREATOBEY TT,
IYR LAN VGAR—K [ ]
— @)
USBAR— @@ Line-In
nopen
= i
=
L
F—R— R USBR—K  HDMIK—K  MIC

RE: 8FrRNEBOLEOHIC, 7TEBELSERDNT v RLGHT 7O KN/Y
FNABSHIL T EZ L,

N=RIOTFEYRNTYTS

COETEN—RIITOAVARN=LFIRICOVTHALET, 1 AK—
LMCEBLT, SEIQVR—ZY NORYRVRT A VAN FIBICERHFO
EEBEHLOTLLEEL,

LGA1155 CPUB KT U —F— D%k

CPUZBYFIZBECE, F—N—E—REH<EHCE—RZ2ON
CPULHBET RO ICHECHMY AT TSEZ VL, ELI—F—HFEVBEL
BIRFEERICTIBMARE— R 2V OEI—F— MU HHTIEE L,

LGA 1155 CPUIC2 W T
LGA 1155 CPUNE— KR RATL v A fll, 2RMBHBETS> £HIC, VYT
DAZBHL T EE W,

p:3 4
RYORBDCPUZ 7> 53 N DIKRI—F—2FHL T, ZXTLDE
EMEHBLTVET,

LERD DEH {IERSD DEH

HEEBVRHEY—INFELEFAZEY
1DFEICEFTEELET,

109



TEOFIEIC#>TELLKCPUECPUY—5—%
EBLTKEZV, ¥EBF 2RI EBEBEOBE
CPURYHY—R—REEDHBEFEET,

1. CPUDSY KY A KAN—(HFREN/I—) &5
LET. :

2. LN—EBEETL—NERZLET.

3. FRO&SEYTY hOLA—EZToERILT &
RETHEODTSAF Y IAN—ED> < 5
LET,

4. CPU®Malignment key(fuBR&% NEH)ECPUY T
Y RDOHE2ERY]ZEDE T, EEITIEEER
ELET,

5. CPUNELLKVYTY MIRFE2>TWLWR %R
LTL<EEL,

6. EE/L—hEW2<WYTBLETY,
7. LN—Z2TF3LTT7YVICEELET.

8. UV—Z—EEIREIC, TYINFELWELEI
HBEEBBELTSLEEL, -

9. CPUY—S—OMBOLEY %I ¥ —K— KOEE 8
RIZADE, B>< Y ERLAKET,

10. LEAELWCEZRBEBLES, 7Y INFEEE =
NBPETTYIIEDHULRAKET,

1. YIYP—R—RZERL T, EAEICHL7 Y1 OEHNFBEE, ELLOY
JTEREZRABLET,

12. B#BIZ, CPUZ 7T —7 LY —R—ROOAXVZ—ICEHELET,
EE

* AT BCPUICBIOSASTIEL TUVBC EEHRL TS EEL,

FYTYNCRNENBTSAFY ON/N—BTHEVTLEE, CPUES
LTRETBHEI. CDTFRAFYIH/N—EHEEL, YT Y NDEZER
FLTLSLEZ,

* REOEBRGSEBATSHY . BFTORGEMIBY BEDFEEN DY ET,

*CPUZ7>DREIZDVTIHCPUTZ 7> DRBDHBEEE BB EE ),
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBE-SLEETRHELRADBLVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEY 1—)LZDIMMAOY hNAEEBICZLAGEDIMMADY ~
OEAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZ A=K LAY EEBENDE, TEZ1-LOWRTFRBIH
RABLBYET,

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOESI-IEES Y FICL > TELLEE
ENTVRIAESH EBTREBLTIEE L,

EE

CFATFNFrZRAT O R THIICTBICRA—DXEVEEEL TS E
E0

* XEYZOY NEDIMM1 EBSERICEAL T &),

111



ATX 24E>2 BIRI% Y & —: JPWR1

ATXBR24EY IRV 2 —ZEKELET. BROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2AWELRAATLEET Y, BEEIXIZ—0OT7Y I DEE
ZEDENFEEL<ERETIET,

ATX4E>BFRIR Y 2—: JPWR2
CO4EYOERIZRV 2 —F, CPULBREZH/IALET,

EE
* ARG EBESEBICR LB ODIRIX—EEL<EHL TVIZEND
&Y,

¥ B50WH ENERBRBERS, ZELEERBREN THEERIZ-Y NEC R
RBLEZ (),

VT ILATATIR Y &—: SATA1 ~4
AHBRIBEERIVTIIATAA Y B—TIAAR— R EZHEBLTVET, —D0
ARV R—IC2E, —DOTVUTIIATATFNA AZERITDENTERT,

p:3 -3
SUFNATAT =T LG AESI0ER LICHTS B VESIZLTTE W, F—X
RICEENBEDARMN B ET,
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7 7 > BRI% Y &—: CPUFAN, SYSFAN1
77VBRIAXIVEZ—RBH2VOBA T 7 o2 HYR—NLET, FENF+12V, B
EACGNDTTOTHEATICERLTTEV, i, FERBOSATALAN—R
DITEZSBEEERTRBERR 77O ORERE Y —#EN DWET T
CRFEATIMENBYET,

CPUFAN SYSFAN1

S/PDIFHH A% & —: JSP1
FIORNTA—IY NTEEY—REHNTRLEHDAVR—TIAATT,
SAF ¥V RITAF Y URILHIY REBFEDICHELTVET,

70> MZLIZRD B—: JFP1

ARRBICE, 7OV RMNRILAAY FPRLEDZRNRE L B FHERAIC, =
SO70YKMNFRLARIE—FABERTVES, JFPIRA > TILe0 70>
RNRIBEETH A2 HA RICERLTVET,
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70> MRV A—F 4 A% 2 Z—: JAUD1

7O MNRLA—FAFEAYEEZERTRDE, 7OV RNRILASOF
—TFAFHAINARICENET, EVEIGA 2T O 702 NARILERT
HFAUHA RICERLTVERT,

&S
vi«t;('?,fsoﬁ
= =3
Co R On o,
5 e s,
ey, Sy o,
oMo, %,
N o
2
=
S IR
7 S S,
2 0o o
< e
-~

70> MUSBO%X Y &—: JUSB1, JUSB2

ZMI% %Y Z—IEIntel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATINAXRZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7 I -ABIBBENERTDENTEET,

TPMED 1—)LOX I 2 —: JTPM1
ZOI% %Y Z—ETPM (Trusted Platform Module) €Y 1 —)L &£ L &, 4
K2OVWTRTPMEFIUFTA TSV NR—ARZ2T7IINESBLTLSEE W,
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21)F7CMOSS + > /\: JBAT1
AHBICIBIOSHBREEBREZRFTHREDHNTCMOSXEY #HEEHLTH
Y, BBEIIRAVEMNSENEMIGITZETHBERBLTVET,
DCMOSXEVICEASNET/NAABRICK > T, OSERRICEREEEZC
ENTRICBRNET, VATLABREEIVUTFLEVEEREBEONTINSD
2 BRI I —NLET.

JBAT1 L]

=1 a1

TF—RERE F—REIIVT

EE

CMOSEOUFTBICIE, ZRTALANF7DEICE>1-2E2 3 — NEH)L &
To ZRTLBBENCMOSD O FIFAEIILSH TS EE Ve YH—FR— KD
BRAPKLKBE RS ERI BN ET,

PCI ExpressAO0Y N
PCI ExpressAOY NEPCI Express/ > 2 —7 T —RLERA— REHR—KL
£7,

U PCl Express x1AOY b
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BIOSORE

OoE1—2—%2R88HT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFRIC AV
F9, FTROXYE—INBALCKRRENATVSHIC<DEL>F—%#HF &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu
(<DEL>*—%& L T BEZTOHET)

B

aXAE

<DEL>EZWIAICCOXY E—INHATLE 2 54, BREBRATEH
<RESET>Z# L T AT AZBREL T &V, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
BECHLTEBRHTEET,

AZ1—-N—

0 Setup Utility - Copyright

Main Menu

A/BZEEDS AT LADERHEREETVET,
Advanced

HEARBIOSHEEDRREZTVET,

Overclocking

DRAMZ A 2> J X CPUBKEN S BREZITVET.
M-Flash

USBXEURT A T &E- 1ZBIOSEH ZTSBICEALET, (FATIFATI27
A—T Y RO &),

Security

BFEEP I —NAD—RB{EREETVET,
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Boot

AT LBBTFNA ADBEIBNZRELET.

Save & Exit

BIOSTF7 # ) MEFX LR TBSHAROREEZO—RL, EELELREEBERT
LTHERTLETD,

F-=N=o0Ov%Y

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Me

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
CPUEXEURE—ROBRBZERRLET. SilEATT,

Adjust CPU Ratio

CHEBRFEXREZIMO-LL, ABHZIVREIF—R—KkoorOy VAL
—RICETZ7OLYHORBIOY IVOAE—RERELET, 7O0EY Y
HAMEEYR—NTRIHBECREDTT.

Adjusted CPU Frequency
BEL LCPUBRRBERRLET., ZREATT,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZRELET.

EIST

HLERAR A > T )L® SpeedStepT ¥ /AT (EIST)DEXM/EM ZREL £F, Speed
Step7 7 /OPECPUNERICKHUTBREE ARBERLEE, NT74—I>
ALEBENEMUETECPUNRKBZMZ HHEETT, MR TIL®  Speed
StepT Y JOP(EIST)ZHR— N THCPUEEEL EBEICRENTHETT .

Intel Turbo Booster

4> FI)L® Turbo Boost7V /AT #HYR—NTHCPUEREETDEOEBN
RREN, 42T I)°® Turbo BoostT ¥ /O DEMENEBRAEEICLET,
F7VI5—2a>v Iy 7 N HEOBLEERLESEXRANERBIHZ5E

17



L7 0ty HARKECPURENEEI/OY VEBATHNICE(LEER
AAREICEYES,

OC Genie Button Operation
OC Genie#BEZ BR/EMICLET,

DRAM Frequency
COBREFATVARKOFZEZI NO-IL. XTUNELZEARBES
HTEREEET,

Adjusted DRAM Frequency
BEL -DRAMARBZERRLE T, ZREATTY,

DRAM Timing Mode

ZNIEHETDRAME A 22 J A'DRAMES 1 —J)LMSPD (Serial Presence De-
tect) EEPROMIEHRICKVW IV RO—LTR2HESHERELE T, [Auto]lCFR
EFBE. DRAMZA IV J#BMIZL T, BT O[Advanced DRAM Configura-
tion] X —Z1—A'SPDOEHELIC, BBNCHREEREETVET. [Manuallic
BETDE, UTOXZ1—2FHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥F —&#|FE, YT AXZ1—HNERFRENET, BREDRAMEA I
ERETEET,

Command Rate
DRAMOXY > KEZ=IJ> ~O—-JILET,

tCL
SDRAMA HHIAZ AR REZEL L EFRHAKEZRBTIETORIIY
JBETHBCASLAT VI —ERELET.

tRCD

RAS(fI7 RLAEB)LCASHI7 RLAEB)NESHREFH TREL &
o —RICOOY IY A VIENMEVNEEDRAMDBEREA LAY &
Jo

tRP

DRAMA V7L YY1 HELIHBREZEMIP>RHMEFHTRELF
Yo RASESOVOY VBN CORMERELETN, BREZEEIA LD
OREAZY ZWEEEDRAMO Y 7L Y2 1@ FRLICHEY, DRAMA T
—RERBTEBLIBIENHYET, YATALALCEYDRAME A VA ~
VL EBEOHKIOEBAFATEET,

tRAS
RAS(T7 RLAEB)INRKELTHASF—ENRAHEND ETORBERE
LET,

tRFC
RFCARBLTASTF— BN RIHENDETORHERELE T,

tWR
TUF+—IHEABHOTF—2NOBRAKIETHHEEFHTRETID
HtWRTT, CORETRTUF ¥ —IHEABHIC, BAKNY 770OF
—BAXEVEICRLCEEREND LS ICRETDILENHUET,
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MS-7677

tWTR
BUXEUNCINTABE NS EEALG RN SRIMIBRETOMB
HEZFHTRELET, RAMUBHOHOB A0 gatingA > AR
BEBRFHTEET,

tRRD
BERBIXEIUNVIBTTF BTV RRAETS O OEBERBEZFH TRE
L&,

tRTP
COBRERFT—RARIRAKETVFY—OHo0REEKREI> NO—LL
EE

tFAW
tFAWRA IV T BRELET,

twCL
tWCLEA XV T ZRELET,

tCKE
tCKERA SV U #RELET.

tRTL
RILEA VT ERELE T,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F¥—Z I L, HTXZI-HFRRENET, EFrTUIILOLOHD
BRBEXEVRA IV ERETEET,
GT OverClocking
MAELETZ 74V DAOA—N—00OY Ve BHEDLET,
GT Ratio
RELETZ 74y VARRBOF/EREZI NO—-LL, BELEIFT T4
VAN BBZARBEESETEHESEET,

Adjusted GT Frequency
BELELKEEI S 71V OARRBERRLET, ZBMEATY.
Spread Spectrum

AVE1—2—RBIOYIESEHERINILAGSEZXTICHELTLET,
IOV IIIRL—R—HFNINAEESERETHIHRIC, BELXTEBTAN
AV /A XREFEND BB EEMNIELCE T, ERHICER— REDOERD
BYBULICE > T/AREHBRTAELICIRLTVET, LALBERET
CBVWTABIL /A ZXHFRATLESHBEN Y, TOISBT—ATRERANR
IRNZLILBERTESORFKEZEETRET, /AXAORNEBRT 5
ArBYIET,

p=3 4
CBICERBEEEEORENEVEERE, S RTADKEME MEEERRT DL

8 (Z[Disabled]i.REL TF& |V, Fr, BREFEENBELEHEF. &
F[Enabled/iCREL THEEDERICES TFE ),

* Spread  SpectrumDEIF A E (T hIFAEVEE /A XRENENEEET
B ZRATADREERBETLFET,

119



* A=/N—oOv VBEERETBEEG. X T [Disabled|iZFREL TFE ),

CPU Features
<Enter>F¥—Z##{ T &, YT X Z1—HFRFENET, CPUBREEAB TE &

°

REBLTRT

Discard Changes and Exit
ZELEREBBEREEIRTLET,

Save Changes and Reboot
ZELLREEZREFELT, DATLAZBEHLET.

Save Options

ZEULREBEBEREFLET,

Discard Changes

BELREEERFLEEA

Restore Defaults

IHHAROREEFTHLET.

== Boot Override ==
AVAR=NENLEARNL—FNAABAZ1—CRFRENET, I—H—
AFEORO—DEBRLT, 7T—RFNARELET,
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ERPEBRENEIREBRER
REFE<BEFEEERSREGETEHRE>

BEEEWERE
BFER w | % | & | ~;Es | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O O
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o o o o
K &ZIXFER (ACD, DVDEH)
(Optical Disk Driver) x| O] © o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o O o O o
7B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
A1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) X © © o o o
#M (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O (e}
1E#28% (Remote Control) X @) O e} O o
1788 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) (e} o
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X @) O e} O O

1. *ENR R E AR BAE PR DRI B BR AR (PCB) R B BUA M, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL,

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB SI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHECSFRES RPLTETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%,

6. AP REMAZHRERMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;1388-2009)?/1?71_'\2251? (BB ETEHEPUPBTERREA A RAB 2 HSERATEIEE
Mo )

w N

o
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